
ค ำเตือน: ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะ Depository Receipts หรือ DR และเง่ือนไขผลตอบแทนก่อนตัดสินใจลงทุน เช่น ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของ
ตรำสำร ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ สภำพคล่อง สภำวะตลำดต่ำงประเทศ และกำรกระจำยกำรถือตรำสำรไม่เปน็ไปตำมเกณฑ์ เป็นต้น 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต บล .ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้ออก และผู้ดูแลสภำพคล่อง 
(Market Maker) ของ DR ลงท้ำยด้วยรหัส 24 ที่จดทะเบียนซื้อขำยในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ข้อมูลและควำมคิดเห็นในรำยงำนฉบับนี้ อ้ำงอิงจำกแหล่งที่
เชื่อว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ ไม่รับรองควำมถูกต้องครบถ้วน และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ

AI Capex ดันอุปกรณ์ชิปญี่ปุ่นโตแรง
JPSEMI24 |        2644 JP | Japan | Japan Semiconductors

JPSEMI24 มีสินทรัพย์อ้ำงอิงคือ Global X Japan Semiconductor ETF (2644 JP) ที่ลงทุนใน 40 
บริษัทด้ำน Semiconductor ชั้นน ำของญี่ปุ่นตำมดัชนี FactSet Japan Semiconductor และมีกำร
ปรับสัดส่วนกำรลงทุนปีละ 2 ครั้งในช่วงเดือนม.ค. และ ก.ค.
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based on 52-week rolling data. Price reflects the underlying price converted 
using the DR conversion ratio; Source: Bloomberg, FSS

Built on Japan’s Chip Edge
JPSEMI24 ลงทุนในหุ้นชิปญี่ปุ่น 3 กลุ่ม
หลัก ได้แก่ วัสดุและอุปกรณ์ผลิตชิป (70%) 
น ำโดย Tokyo Electron ผู้ผลิตเครื่องจักร
ผลิตชิป, ผู้ผลิตชิป (20%) อย่ำง Renesas
Electronics ผู้ผลิตชิปยำนยนต์และระบบ
อัตโนมัติ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (10%) 
เช่น Horiba ผู้ผลิตเครื่องมือวัดและ
ตรวจสอบในกระบวนกำรผลิตชิป 
เรำคำดก ำไรกลุ่มเติบโตรำว 15-25% ต่อปี
ในช่วง 1-2 ปีข้ำงหน้ำ หนุนจำกควำม
ต้องกำร AI Chip และควำมเชี่ยวชำญด้ำน
เทคโนโลยีทดสอบชิปขั้นสูงของญี่ปุ่น อย่ำงไร
ก็ดี ปัจจัยที่ต้องติดตำมต่อ คือควำมต่อเนื่อง
ของนโยบำยสนับสนุนของภำครัฐ และ
ศักยภำพในกำรยกระดับอุตสำหกรรม

Key Data
DR Price 1.74 THB
UL Price 5,025 JPY
Conversion Ratio 1UL : 600 DR
Valuation 36x P/E
Est. EPS (1-2Y) 15-25% CAGR
Volatility 30 Days 66%
Note: UL = Underlying, DR = Depository receipt, CAGR = Compound 
Annual Growth Rate, P/E = Next-Twelve-Months Price to Earnings Ratio; 
Sources: Bloomberg, FSS

Fueling the Chip Demand
รำคำหุ้น Semiconductors ญี่ปุ่น ปรับตัว
ขึ้นต่อเนื่องในเดือนม.ิย. 2026 จำกมุมมอง
เชิงบวกต่อ AI Capex ของ Hyperscaler ที่
เร่งตัวขึ้น และส่งผ่ำนแรงซื้อไปสู่ผู้ผลิตเครื่อง 
จักร อุปกรณ์ตรวจสอบ และวัสดุส ำหรับกำร
ผลิตชิปขั้นสูง ขณะที่ควำมต้องกำรชิป
หน่วยควำมจ ำและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ชิป
ขั้นสูง จำก AI Server หนุนค ำสั่งซื้อ ท ำให้
รำคำหุ้นกลุ่มนี้ปรับตวัขึ้นได้อย่ำงแข็งแกร่ง
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JPSEMI24: Depositary Receipt on JPSEMI ETF Issued by FSS
DR UL %LCY %FX V30D P/E Description

JPSEMI24 2644 JP 17.1 0.67 66 36 Global X Japan Semiconductor ETF –
ลงทุนในห่วงโซ่เซมิคอนดักเตอร์ญ่ีปุ่น ตั้งแต่
อุปกรณ์กำรผลิตไปจนถึงกำรตรวจสอบชิป
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Top 5 Constituents by 1-Month Performance
No. UL %LCY %FX V30D P/E Description

1 7717 JP 60.9 0.67 91 25 V Technology - ผู้ผลิตเครื่องจักรตรวจสอบ
และซ่อมแซมแผงจอ LCD และ OLED ของญ่ีปุ่น

2 7735 JP 54.3 0.67 82 28 Screen Holding - ผู้ผลิตเครื่องล้ำงเวเฟอร์
ส ำหรับกระบวนกำรผลิตชิป

3 8035 JP 41.9 0.67 79 47 Tokyo Electron (TEL) ผู้ผลิตอุปกรณ์ผลิต 
Chip ที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิต Wafer

4 6525 JP 39.4 0.67 102 52 Kokusai Electric – ผู้ผลิตอุปกรณ์เคลือบ
ฟิล์มและอบควำมร้อนส ำหรับกำรผลิตชิป

5 6055 JP 25.9 0.67 80 24 Japan Material – ผู้ให้บริกำรระบบส่งก๊ำซและ
ดูแลโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญในโรงงำนผลิตชิป

Bottom 5 Constituents by 1-Month Performance
No. UL %LCY %FX V30D P/E Description
36 429A JP -7.9 0.67 83 16 Tekscend Photomask – ผู้ผลิตแผ่นต้นแบบ

ส ำหรับพิมพ์ลำยวงจรบนเวเฟอร์
37 6770 JP -9.3 0.67 42 14 Alps Alpine – ผู้ผลิตสวิตช์ เซนเซอร์ และ

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์
38 6526 JP -11.4 0.67 90 36 Socionext – ผู้ออกแบบชิปเฉพำะทำงส ำหรับ

รถยนต,์ data center และอุปกรณ์อัจฉริยะ
39 6590 JP -13.9 0.67 86 6.9 Shibaura Mechatronics – ผู้ผลิตอุปกรณ์

ผลิตชิปและจอแสดงผลจำกญี่ปุ่น
40 6875 JP -18.3 0.67 63 21 MegaChips – ผู้ออกแบบชิปเฉพำะทำง

ส ำหรับกล้อง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Note: DR = Depositary Receipt; UL = Underlying; %LCY = Price Return in Local Currency; %FX = Price Change in Underlying Currency; V30D = 30-Day Price Volatility; P/E = Next-Twelve-
Month Price-to-Earnings Ratio; Sources: Bloomberg, FSS


